P2F - Fixing

28.904 - SMD-P2F - Verlotbares Befestigungselement fur lineare LED-Module
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Zubehor:
Magnet-Bit fir 28.904.U101.10
28.904.U811.10 | Paketdicke: 2.4 -2.6 mm | A=1.0mm <
28.904.U812.10 | Paketdicke: 1.8-2.3mm | A=1.5mm
28.904.U813.10 | Paketdicke: 1.5-1.7mm | A=2.0mm

Bithalter 28.901.U80

Anwendungsbeispiel
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technology for light

SMD-P2F (Push-to-Fix) - Verlétbares Befestigungselement

Zur vereinfachten Endmontage von linearen LED-Modulen
durch vorfixierten P2F

Steckbefestigung fir lineare LED-Module
Material: Feder: CrNi
Lotplatte: CuSn

Paketdicke 28.904.U101.10 (x): 1.5 - 2.6 mm
Paketdicke 28.904.U102.10 (x): 1.8 - 2.9 mm

e Kein zusatzlicher Schraubensetzvorgang erforderlich

e Dauerhafter und gleichbleibender Anpressdruck mit
Anpresskraft: min. 5 N

® Passend fiir standardisierte Lochbilder mit g 4,5 mm im
LED-Modul

¢ Fir Leuchtenblechausschnitt ¢ 3,0 *92 mm oder zum
Einsatz in Aluminiumprofile mit Profilléchern

e Zuverldssige Warmeableitung durch konstanten
Anpressdruck

® Geeignet zur manuellen- und automatischen Endmontage

* Automationslosung auf Anfrage

e Sehr flaches Bauteil zur Vermeidung von Abschattungen

e Alternative zur Schraubbefestigung => kein
Drehmomentschrauber erforderlich

e Schneller Montagevorgang erhéht die Produktivitat und
reduziert die Produktionskosten

e Verpackung Tape and Reel: 12.600Stick / 18 Reels

e Verhindert mégliche Beschadigung bei Schraub-
befestigung durch geringe Einsteckkraft

e Losbare Verbindung

Magnet-Bit fiir 28.904.U102.10

==

28.904.U811.10 | Paketdicke: 2.7 -2.9mm | A=1.0mm
28.904.U812.10 | Paketdicke: 2.1-2.6 mm | A=15mm
28.904.U813.10 | Paketdicke: 1.8-2.0 mm | A=2.0 mm
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Diese Seite ist nur gliltig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten,

sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.



P2F - Fixing Elements
28.904 - SMD-P2F - Informationen zu Tape and Reel und zur Verarbeitung
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Stromfihrende Kupferflachen/Leiterbahn

Luft und -Kriechstrecken

Das P2F-SMD-Befestigungselement hat tiber
die metallische Federklammer direkten

Kontakt zum Leuchtenblech.

Daherist der Abstand "X" gemaf der
anzuwendenden Norm, der Leuchtenklasse
[Leuchtenapplikation) und der dafiir

erforderlichen Luft- und Kriechstrecken

einzuhalten.

Lagerdauer Lotbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten
sollte die Létbarkeit gemafR J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 Uberprift werden.
max. zuldssige Reflowvorgange 3
Lotprofil
Reflow-Profil (bleifreies Léten):
T = 260 °C
tomax < 10 seC
Ny 2
52 G
) "’\xr/
T, =230 °C s
t - 20 - 60 sec
T,: 150 °C - 180 °C
t,: 60 - 120 sec
Lotbarkeit Lotbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemaf J-STD-002D geprift
Montageverfahren SMD, nach Zeichnung
Materialstarke SMD-Schablone 100 - 150 pm ([Empfehlung BJB 150)

Blechausschnitt fir Anwendungen in Aluminiuprofilen mit Profillochern
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sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

Diese Seite ist nur giiltig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten,



